
	

บทที ่1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป)นมาและความสำคัญของป5ญหา 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส1เป3นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย9างต9อเนื่องและรวดเร็ว มีการ

พัฒนาทางดAานเทคโนโลยีอยู 9ตลอดเวลาอีกทั ้งสภาพเศรษฐกิจในปLจจุบันส9งผลใหAอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิคส1เต็มไปดAวยการแข9งขันที่ค9อนขAางสูง ดังนั้นคณะวิจัยจึงจำเป3นตAองทำใหAตAนทุนต่ำแต9คงไวA

ซึ่งคุณภาพของสินคAาตามที่ลูกคAาตAองการภายใตAระยะเวลาในการผลิตสินคAาที่สั้น รวมถึงตAองจัดการ

การส9งมอบสินคAาหรือผลิตภัณฑ1ใหAกับลูกคAาใหAทันเวลา ดังนั้นในการผลิตสินคAาผูAประกอบการส9วนใหญ9

จึงจำเป3นตAองหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหAแข9งขันกับคู9แข9งไดA 

                  งานวิจัยนี้เป3นการศึกษาและแกAไขปLญหาในบริษัทที่ผลิตกล9องอินเตอร1เน็ตทีวีที่จำหน9ายทั้ง

ภายในและต9างประเทศ โดยการผลิตกล9องอินเตอร1เน็ตทีวีมีขั้นตอนการผลิตทั้งสิ้น 47 ขั้นตอน จาก

การศึกษาปLญหาพบว9าในขั้นตอนการผลิตมีชิ้นงานที่เสียเกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งชิ้นส9วนอิเล็กทรอนิคส1

ลงบนแผ9นวงจรพิมพ1 (Print circuit board : PCB)  จากการเก็บขAอมูลเบื้องตAนพบว9าการจัดวางชิ้นงาน

ลงบนกล9องเพื่อขนส9งชิ้นงานไปยังกระบวนการถัดไปเป3นขั้นตอนที่พบเนื่องจากชิ้นส9วนอิเล็กทรอนิคส1ที่

ถูกเชื่อมเมื่อวางลงในกล9องไปเกี่ยวกับแผ9นรองทำใหAชิ้นงานหลุดจึงเกิดของเสียขึ้น นอกจากนั้นยังทำใหA

แผ9นรองชำรุดและอายุการใชAงานสั้นลง จากปLญหาที่ไดAกล9าวมานี้คณะวิจัยจึงเห็นว9าปLญหาดังกล9าวควร

นำมาทำการปรับปรุงแกAไข 

    ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุAงเนAนที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย ในระบวนการขนส9ง

แผงวงจรอิเล็กทรอนิคส1ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดเรียงชิ้นงานลงในกล9องโดยใชAเทคนิคการปรับปรุง

แกAไขกระบวนการผลิตใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

     1.2 วัตถุประสงค= 

1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำใหAเกิดของเสียในระหว9างขนส9งแผ9นวงจรอิเล็กทรอนิคส1ไปยังขั้นตอนการ

ประกอบกล9องอินเตอร1เน็ตทีว ี

1.2.2 เพื่อลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส9งแผ9นวงจรอิเล็กทรอนิคส1ไปยังกระบวนการ

ประกอบกล9องอินเตอร1เน็ตทีว ี

 

 



	

      1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1 งานวิจัยนี้เป3นการแกAปLญหาของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการจัดเรียงแผ9นวงจร (PCB) 

สำหรับกล9องอินเตอร1เน็ตทีวียี่หAอ AAA 

1.3.2 การศึกษาปLญหาและเก็บขAอมูลของเสียในกระบวนการผลิต ใชAขAอมูลจริงของเวลาที่เกิดขึ้นใน

เดือนกรกฎาคม  2563   

 

   1.4 ผลที่คาดวHาจะไดKรับ 

 1.4.1 ลดตAนทุนในการซ9อมชิ้นงานบนแผ9นวงจร (PCB) 

1.4.2 ลดปริมาณจุดบกพร9องที่เกิดขึ้นในกระบวนการวางแผ9นวงจร (PCB) ลงบนผิวของแผ9นรอง 

1.4.3 สามารถนำไปประยุกต1ใชAกับชิ้นงานอื่นไดA 

   

      1.5 ระยะเวลาดำเนินการ 

รายการ เดือน 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1.ศึกษาวิธีการทำงานในกระบวนการผลิต     

2.เก็บขAอมูลชิ้นงานในการผลิต     

3.คAนหาวัสดุทนแทนและทดลองใชAวัสด ุ     

4.เก็บขAอมูลชิ้นงานที่เสียหลังการทดสอบ     

5.จัดทำรูปเล9มงานวิจัย     

 


